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*Für Entwürfe mit freistehenden Details, TTD Easy benutzen und im Anschluß:
Für 5 Sekunden bei 155°C pressen TTD Easy warm entfernen
Das Transfer mit Backpapier abdecken ür 20 Sekunden bei 155°C pressen
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DIGIBRIC

! Aufgrund der Dicke des Materials empfehlen wir wenn möglich, die Druckköpfe auf hohe Position einzustellen!
! Setzen Sie zum Bedrucken von Digibrick niemals Media-Clamps an ihrem Drucker ein!
! Wenn möglich, führen Sie vor dem Druck auf Digibrick ein Print/Cut Alignment durch!
! Wir empfehlen, keine Details unter 5mm zu schneiden!
! Bitte nutzen Sie unsere spezifischen Druckprofile für ihren Drucker, aus unserem Download Bereich:

https://www.siser.com/digital-printing/digibrick/ > Download Printing Profiles
! Wir empfehlen vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!
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Email: post@ivm-signtex.de
1. Für Aufträge bzw. Angebote: order@ivm-signtex.de 2. Für technische Anfragen: technik@ivm-signtex.de
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